
 

 

 

 

 

 

会場 司会 時間 講演題目 講演者 

第 4 会場 
（114 教室） 

高橋 幸一 
（アルプス電気） 

13：00～13：15 バリなし加工法とその事例について 
株式会社ソルテック 

金子 修博 

13：15～13：30 ステンレス鋼・ダイス鋼の冷温間鍛造 
東北特殊鋼株式会社 

細川 昭 

13：30～13：45 細密多条ねじ 
株式会社彌満和製作所 

中山 文利 

第 5 会場 
（115 教室） 

赤木 貞之 
（株式会社彌満和製作所） 

13：00～13：15 
耐熱 PLA の射出成型システム N-PLAjet
について 

日精樹脂工業株式会社 
前山 晋一郎 

13：15～13：30 
超 精 密 ５ 軸 ナ ノ 加 工 機 FANUC 
ROBONANOα-0iB について 

ファナック 株式会社 
河合 知彦 

13：30～13：45 最新 High Performance Computing 事情 
（株）ビジュアルテクノロジー 

西村 圭央 

第 6 会場 
（116 教室） 

浅間 秀蔵 
（株式会社ソルテック） 

13：00～13：15 根菜類の自動積み込み収穫機械の開発 
有限会社石井鉄工場 

石井 誠士 

13：15～13：30 タカハタ電子のピッキングについて 
株式会社タカハタ電子 

照井 俊一 

13：30～13：45 
パワーデバイス用リードフレーム要素技術

紹介 
日立ケーブルプレシジョン株式会社 

斎藤 隆一 

第 7 会場 
（117 教室） 

渡辺 毅 
（Y-MOT ネットワーク） 

13：00～13：15 精密内面研削盤の現状 
ミクロン精密株式会社 

佐藤 仙 

13：15～13：30 
キスラー水晶圧電式センサによる測定技術

の紹介 
日本キスラー株式会社 

宮地 智章  

コマーシャルセッション プログラム 
（10 月 15 日（金）：無料） 

 


